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Sposéb obrébki aluminiowych plyt offsetowych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb obrébki aluminiowych ptyt offsetowych, szczegdlnie ptyt offseto-
wych duzego formatu. .

Ptytom offsetowym stawia si¢ wymagania dobrej przyczepnosci lakieru noszacego farbe drukarska oraz
dobrej zwilzalnosci woda miejsc niedrukujacych. Wymagania te okreflaja warunki jakim powinna odpowiadaé
struktura powierzchni ptyty, a ktérymi sa przede wszystkim drobnoz1armsto§é jednorodno$¢ oraz posiadanie
trwalych miejsc hydrofilnych.

Odpowiednia strukture powierzchni wytwarza si¢ sposobami mechanicznymi lub elektrolitycznymi. Spo-
soby mechaniczne stosowane przede wszystkim do .obrébki offsetowych ptyt cynkowych nie gwarantuja jednak
uzyskania struktury drobnoziarnistej. Sposoby elektrolityczne daja dobre wyniki w stosunku do plyt bimetalo-
wych. Polegaja one na nanoszeniu na warstwg¢ metalu droga elektrolityczna innego metalu o dobrych wtasno$-
ciach hydrofilnych. Metalem tym w wigkszosci przypadkdw jest droga miedZ. Warunki stawiane strukturze ptyty
offsetowej w duzym stopniu spetniaja ptyty aluminiowe, ktdre sa jednoczeénie znacznie tarisze od ptyt bimeta-
lowych. _
Odpowiednia strukturg ptyt aluminiowych uzyskuje si¢ przez ich trawienie w odpowiednich elektrolitach.
Jednakze stosowane dotychczas sposoby obrdbki elektrolitycznej polegajace na statycznym umieszczeniu plyty
aluminjowej w elektrolicie ipoddaniu jej dziataniu pradu elektrycznego daja zadowalajace wyniki jedynie
w odniesieniu do ptyt matego formatu. Obrabiane w ten sposéb ptyty aluminiowe duzego formatu ze wzgledu
na nieréwnomierng temperaturg elektrolitu na catej powierzchni ptyty, nieréwnomierny rozktad pradu, niejed-
nolity sktad elektrolitu w poblizu trawionej ptyty wykazuja niejednorodno$¢ powierzchni. Wada ta powoduje
catkowita nieprzydatno$é ptyty do druku lub w znacznym stopniu pogarsza jako$¢é druku uzyskanego z takiej
piyty.

Stosowane sa réwniez sposoby cigglej obrdbki elektrolitycznej tasmy aluminiowej z ktére] po zakoriczeniu
obrébki wycina si¢ ptyty zadanego formatu. Ze wzgledu jednak na wymagang w tym procesie mata szybkos$é
przesuwu tasmy posiada on wiele wspélnych cech ujemnych ze statystycznym sposobem obrébki, a ponadto
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wymaga stosowania specjalnych urzadzen takich jak na przyktad urzadzen zapewniajacych doptyw pradu jedynie
do odcinka tasmy znajdujacego si¢ w kapieli oraz petnej automatyki ciagu obrébczego.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu elektrolitycznej obrdébki offsetowych ptyt aluminiowych
duzego formatu pozwalajacego na‘uzyskanie powierzchni ptyty o wymaganych parametrach.

Cel ten osiagnigto dzigki temu, ze plyte z aluminium lub zjego stopéw umieszcza si¢ na cylindrze
z materiatu elektroizolacyjnego lub pokrytego warstwa elektroizolacyjna ktéry obraca si¢ z predkoscia obrotows
1-100 obr/min iktéry zanurza si¢ w kapieli w ten sposéb, ze zanurzona jest 1/3—1/2 powierzchni cylindra,
a nastgpnie plyt¢ umieszczong na cylindrze poddaje si¢ obrébce wstepnej przez przecieranie powierzchni wodna
zawiesing kredy szlamowanej, trawienie w 2—10% roztworze NaOH -oraz nautralizacj¢ w roztworze HNO;
ostezeniu 1 :1, po czym plyte poddaje si¢ trawieniu pradem zmiennym w elektrolicie zawierajacym 0,4 + 1%
HCL, w czasie 10—14 min., przy gestosci pradu 3—10 A/dm?, przy napigciu 10—20 V i temperaturze elektrolitu
20-60°C, a nastgpnie ptyte poddaje si¢ utlenianiu anodowemu pradem stalym w elektrolicie zawierajacym
H2 SO4 . : ’ .

Taki sposéb obrébki pozwala na uzyskanie ptyt o wymaganej drotnoziarnistej i jednorodnej strukturze
powierzchni.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb obrébki aluminiowych plyt offsetowych, znamienny tym, ze plyte umieszcza si¢ na cylindrze
z materiatu elektroizolacyjnego lub pokrytym warstwa elektroizolacyjna, ktéremu nadaje si¢ ruch obrotowy
o predkosci 1—100 obr/min. i ktéry zanurza si¢ w kapieli w ten sposdb, ze zanurzona jest 1/3—1/2 powierzchni
cylindra, a nast¢pnie ptyte umieszczong na cylindrze poddaje si¢ obrébce wstgpnej przez przecieranie powierz-
chni wodna zawiesinj kredy szlamowanej, trawienie w roztworze NaOH o stezeniu 2—10% oraz neutralizacj¢
* wroztworze HNO; o stezeniu 1:1, po czym plyte poddaje sig trawieniu pradem zmiennym w elektrolicie
zawierajacym 0,4—1% HCl w czasie 10—14 min., przy gestnéci pradu 3—10 A/dm?, przy. napigciu 10-20 V
i temperaturze elektrolitu 20—60°C, a nastgpnie ptyte poddaje si¢ utlenianiu anodowemu pradem statym
w elektrolicie zawierajacym H, SO,. '
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